
酵素処理で青果物を皮むき加工する技術

外果皮への処理 → 外果皮の崩壊 → 外果皮の除去

特許第6671618号
青果物の剥皮方法
及び剥皮青果物

ブラスト処理 → 酵素処理 → 分離除去処理

特許発明の実施に関するお問い合わせ https://prd.form.naro.go.jp/form/pub/naro01/patent

こんなこともできます！カキに文字！

「祝」の文字部分を除いた
ブラスト処理後のカキ果実

「祝」の文字部分の果皮を
残した剥皮カキ果実

本技術が対象とする品目は、カキ、ナシ、レンコン等です。
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